
 

 

 

      

AdvantisV™ thúc đẩy các công nghệ nền tảng tối tân và các kết hợp hoàn hảo được tích hợp dễ 

dàng nhằm mang đến dịch vụ sản xuất hiệu quả, tối đa năng suất. Tính linh hoạt này, cùng với 

cấu trúc mạnh mẽ và các yêu cầu bảo trì tối thiểu, cung cấp sự đảm bảo cho đầu tư và chi phí 

sở hữu thấp. AdvantisV kết hợp cấu trúc chính xác cao các hành động điều khiển khép kín tạo 

nên hiệu quả sản xuất siêu việt. Nó cũng tạo ra sự khác biệt và nhất quán trên một loạt các dây 

chuyền từ sản xuất sản phẩm mẫu đến sản xuất đại trà. AdvantisV có tất cả các chức năng để 

đáp ứng những thách thức ngày hôm nay, với lộ trình phát triển cho ngày mai. 

✓ Các biến thể 1 và 2-nhánh sử dụng cấu trúc nền tảng Fuzion hàng đầu 

✓ Năng suất lên tới 66.500 linh kiện/giờ với mỗi mô đun 

✓ Các model đa năng tốc độ cao toàn diện 

✓ Giảm thiểu chi phí và giá trị đầu tư 

✓ Lắp đặt đơn giản, dễ lắp ghép với các thiết bị khác 

✓ Các chức năng hoàn hảo, bao gồm hộp dụng cụ sản xuất sản phẩm mẫu tiên tiến 

✓ Tương thích với bo mạch kích cỡ lớn và dải các linh kiện rộng 

✓ Công nghệ và hiệu suất dẫn đầu cho thời gian sử dụng lâu dài 

✓ Chi phí đầu tư thấp với yêu cầu bảo trì tối thiểu 

 

MODEL VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC MÁY ADVANTISV 

▪ AdvantisV1-07 - Nền tảng định vị IC đa năng, hoàn hảo cho các dây chuyền đặc biệt như 

Pin-In-Paste và OFA. 

▪ AdvantisV1-30 - Tối ưu cho dây chuyền sản xuất sản phẩm mẫu tổ hợp cao và với các 

bo mạch kích thước lớn cùng với giải pháp tăng năng suất cho dây chuyền công suất cao. 

▪ Advantisv2-60 -  Sản xuất linh hoạt, năng suất cao cho nhu cầu khối lượng trung bình 

cùng với giải pháp tăng năng suất mạnh mẽ hoặc định vị linh kiện nhỏ  hiệu suất cao.



 

 

Model 
Công suất 

(cph) 
Độ chính xác 

(μm@>1.00 Cpk) 
Kích thước bo 

mạch tối đa 

Đầu cấp vào 
lớn nhất 
(8mm) 

Dải linh kiện 

AdvantisV1-07 16,500 ±38 (Chips) / ±27 (ICs) 508 x 813mm 128 (1 ULC) 0201 - 150mm2, cao 40mm 

AdvantisV1-30 35,000 ±34 (Chips) / ±34 (ICs) 508 x 1016mm 136 01005 - 30mm2 

AdvantisV2-60 66,500 ±34 (Chips) / ±34 (ICs) 508 x 1300mm 136 01005 - 30mm2 

 


